Datenblatt
RE231-LF

Roth Elektronik GmbH

www.roth-elektronik.com
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RE231-LF

+ Epoxydglashartgewebe FR4 1,60 mm

+ Zweiseitig 35 pm Cu

« HeiBverzinnt (HAL-leadfree)

« Nicht durchkontaktiert (NPTH)

« Lochraster 2,54 x 2,54 mm

« 40 x 58 Létinseln 2,00 x 2,00 mm

« Lochdurchmesser 1,02 mm (0,40")

+ Die Bestiickungsseite ist total Cu-kaschiert

« Kein Bauteilschluf® méglich durch freigeédtzte Bohrungen

+ Bei Belegung der Kupferkaschierung mit Massepotential wird eine maximale Abschirmung der elektrischen Bauteile
gegenliber der Verdrahtungsseite erreicht

« HF-, Digital- und Analogschaltungen kénnen funktionssicher aufgebaut werden

+ 2 Potentialbahnen

« max. Betriebstemperatur 150 °C (302 °F)
« GroRe 114,30 x 165,10 mm (4,5" x 6,5")
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